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　　　　5、未来发展战略

　　　11.1.2 三星

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、经营效益分析

　　　　3、企业产品结构

　　　　4、芯片行业发展

　　　　5、技术工艺开发

　　　　6、未来发展战略

　　　11.1.3 高通公司

　　　　1、企业基本信息

芯片行业

6



　　　　2、经营效益分析

　　　　3、企业业务结构

　　　　4、技术工艺开发

　　　　5、未来发展战略

　　　11.1.4 英伟达

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、经营效益分析

　　　　3、企业业务结构

　　　　4、技术工艺开发

　　　　5、未来发展战略

　　　11.1.5 AMD

　　　　1、企业发展概况

　　　　2、经营效益分析

　　　　3、企业业务结构

　　　　4、技术工艺开发

　　　　5、未来发展战略

　　　11.1.6 SK海力士

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、经营效益分析

　　　　3、企业产品结构

　　　　4、芯片行业发展

　　　　5、未来发展战略

　　　11.1.7 德州仪器

　　　　1、企业发展概况

　　　　2、经营效益分析

　　　　3、企业产品结构

　　　　4、企业区域分布

　　　　5、未来发展战略

　　　11.1.8 联发科技

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、经营效益分析

　　　　3、企业产品结构

　　　　4、企业销售区域分布

　　　　5、技术工艺开发

　　　　6、未来发展战略

　　11.2 芯片设计重点企业案例分析

　　　11.2.1 海思

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、经营效益分析

　　　　3、企业产品结构

　　　　4、技术工艺开发

　　　　5、最新发展动态

　　　11.2.2 博通有限公司

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、经营效益分析

　　　　3、企业产品结构

　　　　4、收购动态分析

　　　11.2.3 Marvell

　　　　1、企业发展概况

　　　　2、经营效益分析

　　　　3、企业产品结构

　　　　4、未来发展战略

　　　11.2.4 赛灵思

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业产品结构

　　　　3、收购动态分析

　　　11.2.5 紫光展锐

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、经营效益分析
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　　　　3、产品研发进展

　　　　4、收购动态分析

　　11.3 晶圆代工重点企业案例分析

　　　11.3.1 台积电

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、经营效益分析

　　　　3、公司晶圆代工业务

　　　　4、产品研发进展

　　　　5、技术工艺开发

　　　　6、企业发展战略

　　　11.3.2 格芯

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、经营效益分析

　　　　3、晶圆代工业务

　　　　4、技术工艺开发

　　　　5、企业发展战略

　　　11.3.3 联电

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、经营效益分析

　　　　3、晶圆代工业务

　　　　4、技术工艺开发

　　　　5、未来发展战略

　　　11.3.4 力积电

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、经营效益分析

　　　　3、晶圆代工业务

　　　　4、技术工艺开发

　　　11.3.5 中芯国际

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况分析

　　　　3、企业产品结构分析

　　　　4、企业晶圆代工业务分析

　　　　5、企业技术水平分析

　　　　6、企业营销网络分析

　　　　7、企业发展战略

　　　11.3.6 华虹

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况分析

　　　　3、企业产品结构分析

　　　　4、企业营销网络分析

　　　　5、企业技术水平分析

　　11.4 芯片封测重点企业案例分析

　　　11.4.1 Amkor

　　　　1、企业发展简介

　　　　2、经营效益分析

　　　　3、企业销售区域分布

　　　　4、企业在中国市场投资布局情况

　　　11.4.2 日月光

　　　　1、企业发展简介

　　　　2、企业财务情况分析

　　　　3、企业主营产品及应用领域

　　　　4、企业产能布局

　　　11.4.3 南茂

　　　　1、企业发展概况

　　　　2、经营效益分析

　　　　3、企业业务结构

　　　　4、企业营销网络分析

　　　11.4.4 长电科技

　　　　1、企业基本信息
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　　　　2、企业经营情况分析

　　　　3、企业产品结构分析

　　　　4、企业营销网络分析

　　　　5、企业技术水平分析

　　　11.4.5 天水华天

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况分析

　　　　3、企业产品结构分析

　　　　4、企业技术水平分析

　　　　5、企业营销网络分析

　　　11.4.6 通富微电

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况分析

　　　　3、企业产品结构分析

　　　　4、企业产能布局及营销网络分析

——展望篇——
第12章：中国芯片行业政策环境洞察&发展潜力

　　12.1 中国芯片行业政策（Policy）环境分析

　　　12.1.1 国家层面芯片行业政策规划汇总及解读

　　　12.1.2 国家层面重点政策对芯片行业发展的影响分析

　　　　1、工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》对芯片行业发展的影

响

　　　　2、《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》对芯片行业发展的影响

　　　12.1.3 中国芯片行业区域政策热力图

　　　12.1.4 中国芯片产业各省市政策汇总及解读

　　　　1、中国芯片产业各省市重点政策汇总

　　　　2、中国各省市芯片行业发展目标解读

　　　12.1.5 政策环境对行业发展的影响分析

　　12.2 中国芯片行业SWOT分析（优势/劣势/机会/威胁）

　　12.3 中国芯片行业发展潜力评估

第13章：中国芯片行业市场前景及发展趋势洞悉

　　13.1 中国芯片行业未来关键增长点

　　　13.1.1 细分产品关键增长点

　　　　1、人工智能芯片

　　　　2、边缘计算芯片

　　　　3、量子计算芯片

　　　　4、物联网芯片

　　　　5、高性能计算芯片

　　　13.1.2 下游应用关键增长点

　　　　1、通信领域

　　　　2、工业控制

　　　　3、汽车电子

　　　13.1.3 政策规划下的关键增长点

　　13.2 中国芯片行业发展前景预测

　　　13.2.1 芯片总体前景预测

　　　13.2.2 芯片细分领域前景预测

　　13.3 中国芯片行业发展趋势洞悉

　　　13.3.1 芯片行业技术发展趋势

　　　13.3.2 行业产品发展趋势预测

　　　13.3.3 行业市场竞争趋势预测

第14章：中国芯片行业投资战略规划策略及建议

　　14.1 中国芯片行业进入与退出壁垒

　　　14.1.1 进入壁垒

　　　　1、技术壁垒

　　　　2、人才壁垒

　　　　3、资金实力壁垒

　　　　4、产业化壁垒

　　　　5、客户维护壁垒

　　　14.1.2 退出壁垒
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　　14.2 中国芯片行业投资风险预警

　　　14.2.1 风险预警

　　　　1、政策风险

　　　　2、宏观经济风险

　　　　3、供求风险

　　　　4、其他风险

　　　14.2.2 风险应对

　　14.3 中国芯片行业投资机会分析

　　　14.3.1 芯片产业链薄弱环节投资机会

　　　14.3.2 芯片行业细分领域投资机会

　　　　1、自动驾驶

　　　　2、卫星通话终端

　　　14.3.3 芯片行业区域市场投资机会

　　　14.3.4 芯片产业空白点投资机会

　　　　1、Chiplet技术的发展

　　　　2、芯片的存算一体化发展

　　14.4 中国芯片行业投资价值评估

　　　14.4.1 芯片行业发展空间较大

　　　14.4.2 芯片行业政策扶持利好

　　　14.4.3 芯片下游应用市场增长迅速

　　14.5 中国芯片行业投资策略建议

　　14.6 中国芯片行业可持续发展建议
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图表120：2022年中国芯片设计公司TOP20（Fabless+IDM）

略····完整目录请咨询客服

 

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188  0755-82925195 82925295 83586158 

或发电子邮件：service@qianzhan.com 
 
或登录网站：https://bg.qianzhan.com/
 
我们会竭诚为您服务！ 
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